KUMmMmeR

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY

Tagesschulung
Klebstoffe und Klebetechnik

in Theorie & Praxis

am 19.04.2016 mit dem Schwerpunkt:
DIN 2304 — Stand der Technik
und
am 15.11.2016 die DSC Analyse* als Prufverfahren

Seit iber 35 Jahren ist die John P. Kummer GmbH Handelsunternehmen mit Produkten amerikani-
scher, israelischer und asiatischer Hersteller von Messgeraten, Inspektionsanlagen und Verbrauchsma-
terialien Gberwiegend fir die Halbleiterindustrie, Elektronik, Optik sowie fir die Medizintechnik, Luft-
und Raumfahrt.

Anfang des Jahres 2011 wurde die John P. Kummer GmbH zum offiziellen Distributor fiir EPO-TEK®
Klebstoffe des Herstellers Epoxy Technology Inc. ernannt, um als lokaler Ansprechpartner neben der
kommerziellen Abwicklung vor allem technische Beratung bei Produkt- und Applikationsunterstiitzung
anzubieten.

Seit Anbeginn orientieren wir uns bei der Applikationsunterstiitzung an der Richtlinie DVS 3310. Diese
Richtlinie stellte die Grundlage fiir die DIN Norm 2304 dar. Mit der Norm werden die Klebeverbindun-
gen in Sicherheitsklassen eingestuft, daraus definiert sich die organisatorische und fachgerechte Um-
setzung der Klebung. Der ,Stand der Technik” wird somit neu festgelegt. Zugleich ergibt sich daraus
die Uberleitung zum Qualititsmanagement und der DSC Analyse (* Dynamische Differenzkalorimetrie)
als Prufverfahren.
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19:00 Uhr Get-together in der Kilberhalle (http://www.kaelberhalle.de/)

Dienstag 19.04.16 / Dienstag 15.11.16
08:30 — 16:30 Uhr Klebstoffschulung

Referenten: Nicolas Schwarz (Geschaftsfiihrer)
Oliver Teut (Sales Manager & EAS)
Gastreferent: Holger Rahner (Dipl.-Chemieingenieur) NETZSCH Geratebau GmbH
Agenda: Veranstaltungsort:

08:30 — 08:45 Uhr:
BegriiBung

08:45 — 10:00 Uhr:
Grundlagen der Klebstoffe

10:00 — 10:15 Uhr:
Pause

10:15 - 12:00 Uhr:
Kleben ist ein Prozessthema
DIN 2304 Teil 1

12:00 — 13:00 Uhr:
Gemeinsames Mittagessen

13:00 — 14:00 Uhr:

DIN 2304 Teil 2

(am 15.11.2016 die DSC Analyse als
Priifverfahren)

14:00 — 14:15 Uhr:
Pause

14:15 - 16:30 Uhr:
Praktische Versuche im Labor
Klebstoffe verstehen und anwenden

John P. Kummer GmbH
Tagungsraum im Erdgeschoss
Steinerne Furt 78, 86167 Augsburg

Veranstaltungstermine:
19.04.2016 und 15.11.2016

Veranstaltungskosten:

365,- € zzgl. MwSt.

inkl. Abendessen am Vorabend, Verpflegung am
Schulungstag und Verbrauchsmaterial

Hotelinformation:

Wir haben fiir Sie im Holiday Inn Express,
Augsburg ein Zimmerkontingent zur
Anreise am Vortag reserviert.

Holiday Inn Express Augsburg
Nagahama-Allee 77, 86153 Augsburg

Telefon: +49 (0)821 780 89 2011

Email: info@express-augsburg.de
Einzelzimmerpreis: 85€ inkl. Frihstilick

(Preis nicht in Veranstaltungskosten enthalten)

Bitte geben Sie bei der Zimmerreservierung
je nach Datum folgende Nummern an:

18.04.-19.04.2016: 175702
14.11.-15.11.2016: 175454




Anmeldung:
Hiermit melde ich folgende Person/-en verbindlich zur Klebstoffschulung an:

am L 19.04.2016
O 15.11.2016

(Teilnehmerbegrenzung 20 Personen pro Seminartag)

Name:

Firma:

Unterschrift:

Firmenstempel:

Per Fax an +49 (0)821 74 29 70 oder per Mail an sales_de@jpkummer.de Kontakt:

Stornierung kostenfrei bis zu 6 Wochen vor Schulungstermin maglich. John P. Kummer GmbH
Steinerne Furt 78
86167 Augsburg
Germany

T +49 (0)821 74 87 20
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